
Smlouva o dilo

eislo smlouvy: 0083/ 6189 437 1 12020

Smluvni stranY

Stledni prfimyslovd Skola stavebni a Obchodnf akarlemie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

Se sidlem: Cyrila Boudy 2954,272 0l Kladno

teo: ot 8 94 371

DtC: C26r89437t
zastoupend: RNDr. V6clav Opatrnf, ieditel

(d6le jen,,objednatel")

a

ACom cz s.r.o.

Se sidlenr: E. Zahrddky 85i ,272 04 Kladno

Ie : 25758985

Dre: C225758985

zastoupen6: Ing. Frehl Miloslav a Miroslav Pol6dek, jednatel

(ddle jen,,dodavatelo')

uzatleli n[Ze uvedendho dne, mdsfce aroku clle ttstanoven{ $ 25B6 andsl. zdk. C' 89/2012 Sb"

ob ianskdho zdko ntku tuto

Srrrlouvu o dilo d. 0083/6189437112020

I.

Pledmdt smlouvY
pieclm6tenr teto smlou vy je zilazek dodavatele provest pro objednatele dilo dle dl. II'

tdto smlouvy azttvazekobjednatele zaplatit zatoto dilo dohodnutou cenu'

II.
Dilo

Dilem dle t6to smlouvy je dod6ni Skolniho serveru dle specifikace uvedene v rozpisu

poloZek, kter;i tvoii pi'ilohu d. I teto smlouvy'

bb;.t t.,r', objednateie se rozumi budova Stiedli prrimyslovd Skoly stavebni a

OUitroctni akaclemie, Kladno, Cyrila Boudy 2954'

III.
Cena dila

cena dila dini d6stku 117 000,00 Kc bez DPH, ti. 141 570'00 s DPH'-.-.

norpl, jednotlivfch poloZek ceny dila tvoii piilohu d' 1 t6to smlouvy Uhrada ceny dila

bude provedena na ,artactu faktury vydand dodavatelem.

ipirr-"rr faktury dini dtrndct (14) kaiencl6i'nich cl,fr ode dne jejiho dorudeni

objednateli.
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IV.

Doba pln6ni a ukonieni smluvniho vztahu

Dodavatel se zavazuje dodat Skolni server do 60 dnfi

Tato smlouva skondi:
a) uplynutim doby, na kterou byla tato smlouva sjedn6na,

b) dohodou smluvnich stran,

.j oO.toupenim jedn6 ze smluvnich stran pro neplndni.povinnosti z t6to smlouvy'
' 

Na nepindni povinnosti v5ak musi byt druh6 smluvni strana piedem pisemnd

upozoinena. Pokud po pisemndm upozofn6ni smluvni strana nezjedn6 n6pravu

do dtrn6cti (14) kalendifni.h dni, m6 druh6 strana prdvo od teto smlouvy

odstoupit,

V.

Priiva a Povinnosti stran

Dodavatel se zavazuje dodat Skolniierver dle specifikace uvedene v rozpisu poloZek,

kterii tvoii pi'ilohu d. 1 tdto smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potiebnou soudinnost pii providdni dila'

1.

Piiloha: 1. SPecifikace dodivkY

2,

1,

,)

3.
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VI.

ZivEre(.n6 ustanoveni

Tato smlouva nab;iv6 platnosti dnem jejiho podeps6ni objednatelem a dodavatelem a

irdinnosti dnem.iejitro uveiejndni v registru smluv, kterd provede objednatel'

Tato smlouva je vyhotor.nu ve dvou vyhotovenich, piidemZ kaLdd ze smluvnich stran

obdrZi po jednom.
Tato smlolva byla uzav1ena na z6klad6 vfsledku vlb6rov6ho iizeni na veiejnou

zakLzku maleho rozsahu s n6zvem,,S ko lni servet'"

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si smlourvu f6dnt piedetly' porozum6ly ji a 2e tato

smlouva ie projevem jejicn vdLne a svobod,d vfile .a zdkladd dehoZ piipojuji svd

podpisy.

Obiednatel:

v KladnE o^" ."(/ .t{. . ,, ,,,. ,,2020

Zhotovitel:

v .........,. dne ../'1,(. ..,.,...2020

o ObchoclnI ol<oddmie
Kloclno. C',,rilo Bolrcly 29521

tel.:lil2 247 17O. fcrx: 312 248 083
lC:6lii 94 37,l DIC;C261894371

e-rroil: skolo,!?sosik.cz @

Ing. Frehl Miloslav Pol6dek Mirosiav
jednateie
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Piiloha d. 1

,,Skolni seryer" - Specifikace dod6vky

Kateqorie Produkt Pocet

platforma = obsahuje
sktifi 1U + z6kladni
desku a doplndno o

redundandnt zdroj a

MGT moduls KVM
funkcemi

lntel@ Server platforma R13O4WFTYSR, 1U LGA 2x 3647 , C,62t1,24x

DDR4 4x llS 3,5" SATA3 SAS/SATA diskovd Sachty veetnd HS Supliekt'

2 UPI links, 2x RSC ,(PCl-E 3.0 x16) 2x 10GbE/lPMl, 1x1100W On/Off

tladitko, UID indikace, 2x LGA 3647,iC624 chipset, min,24x DDR4-

2933MHz aZ do 7.5T8 sDS ECC R/LRDIMM, 2x PCle x16 Gen 3, PCle

OCuLink Connectors (NVMe support), 2x PCI-E 3.0 x4 NVMe M.2 slot, 2x

RJ45 10 Glgabit Ethernet, lPMl v 2.0 & Redfish s dedikovanfm RJ45

portem a lntel@ Remote Management Module 4 Lite 2 se vzd6lenlmi K\/M

funkcemi, 5x USB 3.0 porty, 1x VGA, druhf modul lntel@ 1100V\r AC

Common Redundant Power Supply AXX1 100PCRPS (Platinum

Efficiency) pro plnou redundanci nap6jeni, 2x CPU passive heal;sink

1

Procesor
lntel@ Xeon Silver 4208 (B-core) 2.1GHZ, 1 1MB, FC-1GA3647, bez

chladiee BsW - 13.867 Benchmark
2

Pam6ti
Kingsfcn DDR4 i6Oa otufu 2666MHz CL19 ECC Reg SR x4 t\Iicron E

IDT
8

Chladid 1U Passive CPU Heat Sink pro socket LGA3647 - obsaZeno v tplatform6 2

Pevn! disk
Seagate E:XOS 7EB BTB SAS

SED, 7200rpm, SAS, 256M8,
ENCRYPTED/3,5IN. 1 2GB/S 51'2El4KN

5,1 2n, SED, STBOOONMOO6A
2

SSD disk
wp alAcx ssD NVMe 500G8 PCle SN750,Gen3 B Gb/s, (R:l)470,

W:2600M8/s) - 20,871 Benchmark
1

RAID tadid pro interni
storage

INTEI@ RMSP3CDOBOF, RAID MOdUIE SIOM MOdUIE SIOI, LSI3SOB SAS

Chip, 8P lnternal, 4GB cache, RAID0-/1/10i5l50/6/60, SAS 3 generace,

12Gb/s ROC,4x SFF-8643, JBOD Mode -.

1

Kabel k RAID iadiei lntel@ AXXCBLBSgHDHRS, 850 mm long, straight SFFB643 to straight

SFF8643
1

RAID baterie lntel@ RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBUJ, 9ingle - 1

piidavna sit'ov6 ka(a
lntet@ Ethernet Network Connection OCP X527-0A2, Dual port 1OGbE

sFP+ OCP Type 1 PHY Mezzanine card, featuring 2 x sFP+ uplinks, and

2 x KR host connections via OCP PHY Mezzanine Connector C
1

dalsi piisluSenstvi lntel@ Trusted Platfor 1

ZAruka 3 roky, pevn! disk a SSD 0O mlgPg 1


